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摘要(译)

由单个聚合物试样组装由一层或多层薄膜聚合物形成的多种医疗装置。
最初，优惠券被结合到刚性基底。力，热和吸力选择性地施加到试样，
以确保其在其暴露的表面上具有一致的高度。一旦聚合物试样被接合，
形成医疗装置的部件被附接到试样，并且试样被成形以形成各个医疗装
置。然后将优惠券的形状部分从刚性背衬上提起。安装有部件的提升部
分是医疗装置。
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